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华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 

关于调整 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的公告 
 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

一、本次非公开发行股票的基本情况 

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”、“公司”或

“上市公司”）本次非公开发行 A 股股票方案已经上市公司 2016 年 5 月 4 日召

开的第二届董事会第十七次会议及 2016 年 5 月 23 日召开的 2016 年度第一次临

时股东大会审议通过。上市公司本次非公开发行股票方案如下： 

公司向不超过十名特定对象非公开发行不超过 3,300 万股人民币普通股（A

股），发行的定价基准日为本次发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日

前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，募集资金不超过 78,000 万元，募集资

金运用计划如下： 

单位：万元 

项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 

汽车被动安全系统部件扩建项目 78,361 78,000 

如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分公

司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，若公司用自有资

金投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。 

二、本次非公开发行股票的调整情况 



经慎重考虑，公司于 2016 年 12 月 20 日召开第三届董事会第六次会议，审

议《关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，将本次非公开

发行股票方案中的募集资金金额调减为不超过 71,773 万元，募集资金运用计划

相应调整如下： 

单位：万元 

项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 

汽车被动安全系统部件扩建项目 78,361 71,773 

如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分公

司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，若公司用自有资

金投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。 

除上述调整外，本次非公开股票方案的其他内容不作调整。根据上市公司

2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本

次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》，上述调整无需提交股东大会审议。 

三、本次非公开发行股票方案调整前后，募集资金运用计划的对比情况 

本次调整前后，本次非公开募集资金使用安排的比较如下表所示： 

单位：万元 

序号 项目 投资金额 
拟使用募集资金金额 

调整前 调整后 

1 房屋建筑物 13,016 13,016 13,016 

2 机器设备购置 53,349 53,349 53,349 

3 安装工程费 3,318 3,318 3,318 

4 其他建设费用 2,090 2,090 2,090 

5 基本预备费 3,589 3,589 - 

6 铺底流动资金 3,000 2,638 - 

合计 78,361 78,000 71,773 

 公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准后方可实施，敬请

广大投资者注意投资风险。 

 



特此公告。 

 

 

 

 

 

 

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 

董事会 

                               二O一六年十二月二十一日 


